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KCE: ก ำไรใน 3Q21 ยังทรงตัว QoQ สอดคล้องกับคำดกำรณ์ของเรำ

ก ำไรสทุธใิน 3Q21 ยงัทรงตวั QoQ อยูท่ี่ 619 ลำ้นบำท เพรำะรำยไดท้ีโ่ตขึน้ถกูหกัลบจำกอัตรำก ำไรขัน้ตน้
(GPM) ที่ลดลง

• รำยได้ใน 3Q21 อยู่ที่ 3.8 พันล้ำนบำท (+39%YoY, +7%QoQ) มีแรงหนุนมำจำกส่วนแบ่งที่สูงขึ้นจำกกลุ่มธุรกิจเส้นใย
อิ่มตัวและลำมิเนต (prepreg & laminate) และแผ่นพิมพ์ลำยวงจร (PCB)

• GPM อยู่ที่ 27.2% (+8.2ppts YoY, -1.9ppts QoQ) ลดลงเล็กน้อย QoQ จำกกำรปิดซ่อมบ ำรุงโรงงำนที่ได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19

• เรำคำดว่ำก ำไรจะฟื้นตัวขึ้นแตะจดุสูงสุดของปีใน 4Q21 หลังทั่วโลกคลำยล็อกดำวน์ ขณะที่กำรขยำยก ำลังกำรผลิตข้ึน
20% ในช่วงปลำยปีน้ีจะกลำยมำเป็นปัจจัยผลักดันกำรเติบโตของก ำไรปี 2022 ได้อีกแรง

คงค ำแนะน ำ “ซือ้” ด้วยรำคำเปำ้หมำยที่ 103 บำท ค ำแนะน ำของเรำสะท้อนภำพรวมที่สดใสของบรษิัท ซึง่มี
แรงหนนุมำจำกกำรเปลีย่นโฉมอุตสำหกรรมยำนยนตโ์ลกไปสูร่ถยนตไ์ฟฟำ้ (EV) ขณะทีป่ริมำณกำรผลิตที่
เตบิโตแข็งแกรง่จำกกำรขยำยก ำลังกำรผลติขึน้ 20% เพือ่รองรบัอปุสงคจ์ำกลกูคำ้ใหม่ ๆ และ GPM ที่โตขึน้
ต่อเนื่องคือปจัจยัที่จะหนนุใหก้ ำไรปี 2022 เติบโตไดอ้ยำ่งแขง็แกรง่

บมจ. เคซีอ ีอีเลคโทรนิคส์
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สรุปผลประกอบการ
• ก ำไรสทุธิ 3Q21 ยงัทรงตวั QoQ อยู่ท่ี 619 ล้ำนบำท เพรำะ

รำยได้ท่ีโตขึน้ถกูหกัลบจำก GPM ท่ีลดลง

• รำยได้กลุม่ prepreg & laminate อยู่ท่ี 1 พนัล้ำนบำท
(+70%YoY, +8%QoQ) คิดเป็น 31% ของกำรเติบโตของรำยได้
โดยรวมในเชิง QoQ

• รำยได้กลุม่ PCB อยู่ท่ี 4.5 พนัล้ำนบำท (+36%YoY, +4%QoQ)
มีแรงหนนุมำจำกตลำดยโุรปและจีน

• GPM (-1.9 ppts QoQ) หดตวัลงมำอยู่ท่ี 27.2% สว่นหนึง่เป็นผล
จำก GPM ในกลุม่ prepreg & laminate ท่ีลดลงจำก 18.4% มำ
เป็น 14.5% สำเหตท่ีุ GPM ลดลงนัน้มำจำกกำรปิดซอ่มบ ำรุง
โรงงำนท่ีได้รับผลกระทบจำก COVID-19

ภาพรวมใน 4Q21
• คำดวำ่ก ำไรใน 4Q21 จะฟืน้ตวัแตะจดุสงูสดุของปีหลงัทัว่โลก

คลำยลอ็กดำวน์

• เช่ือวำ่กำรเติบโตของรำยได้ใน 4Q21 จะมีแรงหนนุจำกปริมำณ
กำรผลิต PCB ท่ีสงูขึน้ แม้จะลดลง 3.7%QoQ ใน 3Q21 จำกกำร
สง่มอบท่ีลำ่ช้ำ นบัเป็นกำรปรับลดลงครัง้แรกในรอบ 4 ไตรมำส
ซึง่เรำคำดวำ่จะไมเ่กิดขึน้อีก

• คำด GPM จะกลบัมำโตขึน้ใน 4Q21 เพรำะโรงงำนท่ีปิดซอ่ม
บ ำรุงไปในเดือน มิ.ย. 2021 จะกลบัมำเดินเคร่ืองเตม็ก ำลงั
ภำยในเดือน ก.ย. 2021
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แผ่นพิมพ์ลำยวงจร (PCBs) คิดเป็นสดัสว่น 90% ของรำยได้ทัง้หมดของบริษัท PCB เป็นสว่นประกอบพืน้ฐำน
ส ำหรับอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์หลำกหลำยประเภท ซึง่ลกูค้ำหลกัของบริษัทได้แก่ ผู้ผลิตอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ส ำหรับกลุม่ยำนยนต์ อปุกรณ์โทรคมนำคม เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์อตุสำหกรรม อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์
และสินค้ำอปุโภคบริโภค โดยสินค้ำเกือบทัง้หมดของบริษัทนัน้สง่ออกไปยงัตำ่งประเทศ ยโุรป (48% ของ
ยอดขำยทัง้หมด) เอเชีย (22% ของยอดขำยทัง้หมด) อเมริกำ (21% ของยอดขำยทัง้หมด) และภำยในประเทศ
(9% ของยอดขำยทัง้หมด)

เคมีภณัฑ์มีสดัสว่นท่ี 3% ของรำยได้ทัง้หมดของบริษัท โดยสว่นนีเ้ก่ียวข้องกบักำรผลิตหมกึพิมพ์ PCB และ
สำรเคมีท่ีใช้ในกำรผลิตแผงวงจรไฟฟ้ำ

Prepreg และ Laminates คิดเป็นสดัสว่น 7% ของรำยได้ทัง้หมด โดย Prepregs (pre-impregnated) เป็นหนึง่
ในสว่นประกอบหลกัท่ีใช้ในแผน่วงจรพิมพ์แบบหลำยชัน้ ใช้ในกำรประกอบแผน่วงจรให้ยดึติดกนั โดยใช้ไฟ
เบอร์กลำสชบุเรซิน (วสัดท่ีุท ำจำกอีพ็อกซี่) จำกนัน้กดทบัแผ่นวงจรขนำดเข้ำด้วยกนัท่ีอณุหภมูิสงู เพ่ือสร้ำง
แผ่นวงจรท่ีมีหลำยชัน้
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